
マイクロソルダリング技術 教育・認証フェスタ 
～ソルダリング実装技術の最新動向～ 

 

 

 

 

 
 
 

【 概 要 】 
 

日 時：2018 年 10 月 30 日（火）10：30～17：00 
場 所：東京大学 ﾘｻｰﾁｷｬﾝﾊﾟｽ（駒場Ⅱｷｬﾝﾊﾟｽ） An 棟 2 階 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ 
参加費用：無 料 

 

【 開 催 趣 旨 】 
 

電子・電気製品には目まぐるしく変化する様々な分
野の新技術が採用されており、それを支える実装技術
では厳しい環境での使用や長期運用など、高い製造技
術・材料・評価試験方法・検査方法による高い品質、
高い信頼性が求められております。 

日本溶接協会では、平成 4年よりマイクロソルダリ
ング技術の教育および技術資格の認証を行っており、
累計で 3 万人を越える皆様にご活用頂いております。
その資格取得者を中心に様々な方々に対して、最新の
マニュアルソルダリング用機器・材料・装置の展示、

最新の技術動向を通じてマイクロソルダリング実装の
展開を知って頂く場として、平成 18 年から「マイクロ
ソルダリング技術 教育・認証フェスタ」を開催してお
ります。 

本年度は、「ソルダリング実装技術の最新動向」をテ
ーマに、これまでの実装関連の変遷、海外での取り組
みや最新の情報をご紹介させて頂くことと致しました。
事業主や製造責任者の方々にも参加頂き、基盤技術と
してのマイクロソルダリング技術・実装技術を深くご
理解頂ければ幸いです。 

 

【 プ ロ グ ラ ム 】 

10:30-10:35 (05分) 開会の挨拶  マイクロソルダリング教育委員会 委員長 加柴 良裕 

10:35-11:05 (30分) 
「マイクロソルダリング技術教育の重要性と課題」 

マイクロソルダリング要員評価委員会 委員長 藤本 公三 

11:05-11:45 (40分) 

「付加製造（Additive Manufacturing）を活用した新しいものづくり 

～接着剤や溶接ビードを素材とした製品製造～」 

国立大学法人 東京大学 生産技術研究所 新野 俊樹 

11:45-12:15 (30分) 
「溶融はんだ充填技術による微細電極形成と実装への応用」 

日本アイ・ビー・エム株式会社 青木 豊広 

12:15-12:30 (15分) 展 示 品 紹 介 （2分程度／1社） 

12:30-13:50 (80分) 昼 食 休 憩 ・ 展 示 見 学 

13:50-14:20 (30分) 
｢SAW/FBAR実装技術動向」 

太陽誘電モバイルテクノロジー株式会社 鈴木 一高 

14:20-14:50 (30分) 
「光学/X線CTによる基板はんだのインライン全数非破壊検査技術」 

オムロン株式会社 検査システム事業部 事業推進部 杉山 俊幸 

14:50-15:20 (30分) 休 憩 ・ 展 示 見 学 

15:20-15:50 (30分) 
「マイクロソルダリングにおけるはんだ接合の挙動観察とNi、Bi添加の効果」 

株式会社日本スペリア社 西村 哲郎 

15:50-16:20 (30分) 
｢Sn-Bi-Ag低温はんだによる高融点接合部の形成」 

国立大学法人 群馬大学 荘司 郁夫 

16:20-16:55 (35分) マイクロソルダリング技術賞 表彰式 

16:55-17:00 (05分) 閉会の挨拶  マイクロソルダリング要員評価委員会 委員長 藤本 公三 

※ プログラムの題目・内容は変更になる場合があります。予めご了承願います 

【 主 催 】 
 

一般社団法人 日本溶接協会 
マイクロソルダリング要員認証委員会 

マイクロソルダリング要員評価委員会 

マイクロソルダリング教育委員会 

 

 

【 協 賛 】 
 

東京大学 生産技術研究所 

hiroaki_higurashi
テキストボックス
≪申込書は入力フォームとなっております≫



 

【 参加申込方法 】 
 

本紙下部の申込書(コピー可)に必要事項を記入し、下記申込先にＦＡＸにて 2018 年 10 月 25 日までにお送

り下さい。参加票は 10 月初旬以降に順次ＦＡＸにて送付致します。フェスタ当日は、必ず会場受付まで参加

票をお持ち下さい。参加票をお持ちでは無い方は、ご入場をお断りする場合もございます。 
 

会  場：東京大学 ﾘｻｰﾁｷｬﾝﾊﾟｽ（駒場Ⅱｷｬﾝﾊﾟｽ） An 棟 2 階 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ 

（〒153-8904 東京都目黒区駒場 4-6-1） 

参加定員：２３０名（先着順、定員になり次第締切り） 

参加費用：無 料 

お申込先：(一社)日本溶接協会 担当：日暮、菅沼（TEL：03-5823-6325 FAX：03-5823-5211） 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ＦＡＸ：03-5823-5211 一般社団法人 日本溶接協会    教育・認証フェスタ 事務局 宛 
 

<<参加申込書>> 
申込日   年  月  日 

ふりがな   

氏名 （姓） （名） 

ふりがな ふりがな 

勤務先 

（所属先名） 電話番号    -    -      FAX    -    -     

同 上 

所在地 

〒 

E-mail  
※ 複数のお申し込みの場合には、本紙をコピーしてお使い下さい。 
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